
エレクトロニクス実装学会・ヘルスケアデバイス実装技術研究会

第１回公開研究会「ヘルスケアデバイスの実装を考える」

【日時】平成 27 年 1 月 15 日（木）14.15～17.20

【会場】MMC 新テクノサロン A,B,C(東京都千代田区神田佐久間河岸 67 MBR99 ビル 7 階)

【内容】

挨拶「ヘルスケアデバイス実装技術研究会の紹介」（14:15～14:30）
オリンパス／ヘルスケアデバイス実装技術研究会主査 唐木幸一

（１）「光ファイバセンシングを利用したバイタルサイン計測」（14.30～15:10）
        信州大学教授 石澤広明

（２）「GE 社 X 線 CT 検出器の歴史」（15:20～16:00）
        GE ヘルスケアジャパン 藤本康三郎

（３）「電子尿糖計の開発と実用化」（16:00～16:40）
        タニタ 伊藤成史

（４）「ウェアラブルデバイスの医療･健康管理への応用と近未来の展開」（16:40～17:20）
        東京大学名誉教授／NPO-WIN 理事長 板生 清

技術交流会（17:30～18:30）

【定 員】80 名（先着申込順）

【参加費】会員 10,000 円，非会員 18,000 円，学生会員無料，学生非会員 1,000 円（税別）

     e‐テキスタイル研究会メンバー無料，技術交流会別途 2,000 円

【主 催】エレクトロニクス実装学会「ヘルスケアデバイス実装技術研究会」

【共 催】日本繊維機械学会「e-テキスタイル研究会」

【申 込】「e‐テキスタイル研究会共催行事」と明記し，①氏名，②所属，③連絡先（所在地，電話

番号，FAX 番号，E-mail アドレス），④会員種別，⑤技術交流会参加の有無を記入の上，

FAX または E-mail にてお申し込み下さい．

【申込先】日本繊維機械学会

     TEL.06-6443-4691，FAX.06-6443-4694，E-mail: i-love-tmsj@nifty.com



日本繊維機械学会 行

FAX：０６-６４４３-４６９４

E-mail： i-love-tmsj@nifty.com
平成 27 年 1 月 15 日（木）開催

ｅ‐テキスタイル研究会 共催行事

「ヘルスケアデバイスの実装を考える」参加申込書

氏 名：                          

勤務先：                          

所属部課名：                        

所在地：〒       

                              

連絡先 TEL：          FAX：          

        E-mail:                      

会員種別：               

交流会 ：  参加する  ・  参加しない  

連絡事項：

今後，本学会からの開催行事案内メール配信を

   希望する   ・   希望しない  

希望するを選ばれた場合メールアドレスを記載下さい

E-mail:                       


